《自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF 》
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》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 機械尺寸
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	》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 燙金規格

	最大金箔直徑
	200mm

	最大收捲直徑
	400mm

	使用金箔寬度
	25mm ~ 1020mm

	最高燙金板厚度
	7mm

	燙金溫度範圍
	50℃ ～ 180℃

	最大燙金面積
	1020mm × 730mm

	紙前緣至金箔距離
	14mm

	電熱板加熱區
	12

	最高燙金速度
	6000 s/h

	最高全息燙金速度
	5000 s/h

	蜂巢板
	1 pes

	電熱板電力
	24kw

	金箔回收捲軸（選購品）
	6 shafts (12 shafts)

	金箔拉捲軸（選購品）
	3 shafts (6 shafts)

	最大金箔直徑
	200mm

	最大收捲直徑
	400mm

	全息定位燙金機構
	3 shafts

	棄屑機構
	1 set

	★由於設計或製造上必要，可能會更改規格或尺寸，恕不另行通知。


	》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 模切規格

	最大用紙尺寸
	1050mm × 750mm

	最小用紙尺寸
	400mm × 370mm

	最大模切尺寸
	1040mm × 730mm

	最大模切壓力
	300tons

	模切紙張範圍
	80g/㎡ ~ 1500g/㎡

	模切瓦楞紙厚度
	4mm

	最小抓紙寬度
	8mm

	最高機械速度
	7500 Sheets/hr

	夾框尺寸
	1145mm × 755mm

	鋼板尺寸
	1080mm × 736mm

	送紙紙堆高度（含棧板）
	1250mm

	收紙紙堆高度（含棧板）
	1150mm

	機械電力
	20kw

	機械長度
	7060mm

	機械全寬
	5164mm

	機械全高
	2750mm

	機械總重
	18 tons


	》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >>燙金機械構造介紹

	燙金加熱板 
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	· 燙金模可隨時調整微調位移。

· 耐熱材質不易變形。

· 附有對位裝置快速準確對位。

· 全自動模框及鋼板閉/開功能。

· 可以旋轉蜂巢機構方便操作。

	全電腦金箔輸送系統
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	· 抽出式金箔固定架。
· 裝卸金箔方便。
· 高精度輸送金箔。
· 2000米金箔固定轉盤。

	燙金控制系統
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	· 燙金電腦控制系統。

· 燙金所需設定功能。

· 燙金溫度控制系統。

· 精準溫控誤差少。

	金箔回收捲軸機構 
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	· 整捲回收不暫空間。 
· 外掛式設計操作方便。

· 免用紙管收捲金箔。

· 軸張式設計方便拆卸。

	全息燙金機構
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	· 高精度調整位移方便。
· 可在電腦上做微調工作。

· 燙印精準誤差少。

· 同時可燙印三個全息圖形。

	金箔檢測機構
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	· 可同時檢測12條金箔是否異常。

· 可檢測金箔是否偏移。

· 檢測金箔斷裂。

· 可隨時調整檢測位置。

	輸出金箔機構
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	· 輸出金箔機構可全部推出到機器側邊，
   方便內部操作。

· 方便燙金功能切換為模切除屑功能時推出。

· 方便檢測清理內部。

· 推出/推入安全輕鬆方便。


	》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >>機械構造介紹

	螢幕顯示系統
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	· 顯示運轉中各項訊息。 

· 設定模切壓力/標示插紙長度設定等功能。

· 可偵測整台機械自動控制線路功能。

	輸紙機構
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	· 飛達優越精巧設計，能穩定正確輸送紙張。
· 配置預備補積紙台車，提高生產產能與效力。
· 配置不停機副紙架，主/副紙架自動交換。
· 主輸紙架左右橫移採電控操作設計。

	輸紙定位機構
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	· 橫定位採推/拉兩用裝置，切換簡便。

· 前定位在運轉中可任意調整前後/歪斜誤差。
· 雙張輸紙停止輸送裝置。
· 檢測輸紙前/側定位精度 。

	模切機構 
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	· 耐用壓力穩定，可輸出模切壓力達300噸(燙金、壓凸)。 
· 全自動夾持功能。
· 可旋轉反面操作。
· 刀模對位方便準確。


	》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 主要功能

	1. 全電腦金箔輸送系統，能精確控制輸送金箔長度。 

2. 精密溫度控制12個電熱區，可單獨設定所需要的加熱區溫度。 

3. 精準快速自動昇退壓力控制系統，異常或無紙時會自動退壓，正常輸紙時自動昇壓，保護燙金板，減少紙張及金箔損耗。 

4. 鋼板及模框閉合及鬆開採電腦自動控制，操作輕鬆快速。 

5. 液晶螢幕可控制所需的各種功能，並顯示所有異常點及異常位置，幫助快速診斷。 

6. 採鉗把式夾紙，能確保高速運轉時準確性。 

7. 潤滑油冷卻系統，防止油溫過高，保護機械零件，避免異常磨損。 

8. 模切壓力採電腦觸控操作，數位顯示準確快速。 

9. 測定位採用拉推兩用裝置，方便選擇切換使用。 

10. 送紙部及收紙部附有不停機裝置，快速自動切換。 

11. 輸紙皮帶緩衝機構，對薄紙張精確表現優異。
12. 全息定位燙印精準對位方便。

13.  除棄屑裝置省力方便快速。

14. 有金箔回收捲機，方便處理廢金箔。

15. 主鏈條採英國(雷諾)廠牌。

16. 模切鋼板採歐洲進口而不易變形。
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